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河南仕佳光子科技股份有限公司

关于公司拟投资建设高速光芯片与器件

开发及产业化项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

 投资标的名称：高速光芯片与器件开发及产业化项目

 投资金额：本项目投资总额约为 12.65亿元（以实际投入为准），将根据

项目进展情况按需投入。

 本次投资尚需提交公司股东会审议，并提请公司股东会授权董事会及管

理层具体办理与本次投资相关的事宜。

 相关风险提示

1、本次投资资金来源为河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公

司”）自有资金及自筹资金，若未来宏观经济环境、行业政策、市场形势及

公司经营状况等发生不利变化，导致公司自有资金充裕度下降、自筹资金渠

道受限或融资成本上升，可能存在项目建设进度不及预期、延期、调整、中

止甚至终止的风险，亦可能对公司财务状况产生不利影响。

2、本次投资建设项目是基于当前市场环境、行业发展趋势及公司战略等

综合因素作出的决策，同时项目推进落地还受下游客户认证验证进度、行业

市场需求变化、市场竞争格局等多重因素影响。若上述任一因素出现不利变

化，如下游客户产品导入及验证周期延长、行业市场需求不及预期或行业景

气度出现波动等，都可能导致项目投资计划、实施进度、产能释放节奏及预

期效益无法实现，进而可能对公司未来经营业绩、产能规划落地及整体发展

布局产生不利影响，敬请广大投资者注意相关市场风险与项目进展风险。



一、投资建设项目的概述

（一）本次投资概况

为把握行业发展机遇，进一步扩大公司核心产品规模化生产能力，持续强

化技术优势与市场竞争力，完善公司在光通信领域的产业布局，夯实长远发展

基础，公司拟投资建设高速光芯片与器件开发及产业化项目。本项目投资总额

约为 12.65亿元人民币（以实际投入为准）。

（二）本次投资的决策与审批程序

公司第四届董事会战略与投资委员会第五次会议已审议通过《关于投资建

设高速光芯片与器件开发及产业化项目的议案》，并将该议案提交公司第四届

董事会第十一次会议审议通过，同意公司建设高速光芯片与器件产业化项目。

本次投资已达到股东会审议标准，尚需提交公司股东会审议，并提请公司股东

会授权董事会及管理层具体办理与本次投资相关的事宜。

（三）不属于关联交易和重大资产重组事项的说明

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文

件的相关规定，本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产

重组管理办法》所规定的重大资产重组情形。

二、投资建设项目的基本情况

（一）项目基本情况

1、项目名称：高速光芯片与器件开发及产业化项目

2、项目实施主体：河南仕佳光子科技股份有限公司

3、项目实施地点：河南省鹤壁市

4、项目主要内容：高速光芯片与器件的土地厂房及生产线建设、设备购置

5、项目投资规模及来源：本项目计划投资金额不超过 12.65亿元人民币

（以实际投入为准），资金来源为公司的自有及自筹资金。

6、项目建设周期：2年

（二）项目建设的必要性和可行性分析

优化战略布局，提升公司在光通信行业核心竞争力。公司作为国内少数同

时掌握无源与有源光芯片量产能力的企业，本项目实施有利于进一步巩固“无

源+有源”双平台的协同优势，完善从芯片设计到器件封装的 IDM全链条布局，



以进一步提升公司核心芯片制造能力和创新竞争力，契合行业发展的战略导向。

紧跟行业发展机遇，匹配市场升级需求。公司紧随光通信行业高速发展机

遇，顺应算力网络、数据中心等市场需求升级趋势。本项目建设有利于更好匹

配客户对高速、高性能光芯片及器件的增量需求，进一步提升市场响应速度与

产品供给能力，把握行业发展红利，巩固市场竞争力。

三、投资建设项目对公司的影响

本次投资项目的建设，旨在通过优化产能布局与升级核心工艺平台，进一

步强化公司在光通信领域的核心技术优势与市场竞争力，更好地匹配下游数据

中心、算力网络对高端光芯片持续扩张的需求，提升公司综合盈利能力与可持

续发展能力。公司将科学规划资金使用节奏，稳步有序推进项目建设。本次投

资预计不会对公司正常的生产经营产生不利影响，亦不存在损害公司及全体股

东利益的情形。

四、投资建设项目的风险分析

1、本次投资资金来源为公司自有资金及自筹资金，若未来宏观经济环境、

行业政策、市场形势及公司经营状况等发生不利变化，导致公司自有资金充裕

度下降、自筹资金渠道受限或融资成本上升，可能存在项目建设进度不及预期、

延期、调整、中止甚至终止的风险，亦可能对公司财务状况产生不利影响。

2、本次投资建设项目是基于当前市场环境、行业发展趋势及公司战略等综

合因素作出的决策，同时项目推进落地还受下游客户认证验证进度、行业市场

需求变化、市场竞争格局等多重因素影响。若上述任一因素出现不利变化，如

下游客户产品导入及验证周期延长、行业市场需求不及预期或行业景气度出现

波动等，都可能导致项目投资计划、实施进度、产能释放节奏及预期效益无法

实现，进而可能对公司未来经营业绩、产能规划落地及整体发展布局产生不利

影响，敬请广大投资者注意相关市场风险与项目进展风险。

特此公告。

河南仕佳光子科技股份有限公司董事会

2026年 4月 18日
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